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Abstract (en)
The element (32) has a cooling body (38) provided for delivering heat to environment, and a flange plate (36) for thermal coupling of a
semiconductor light source and for fastening the element to a lighting device of a motor vehicle. A composite part is made from a cast part and an
insertion part that is inserted into a casting mold during casting of the cast part, where the flange plate is provided as the cast part and the cooling
body is provided as the insertion part. The cooling body is made from aluminum, copper or magnesium alloy. An independent claim is also included
for a method for manufacturing a cooling element for a for semiconductor light source of a motor vehicle.

Abstract (de)
Vorgestellt wird ein Kühlelement (32) für eine Halbleiterlichtquelle (24) eines Kraftfahrzeugs mit einem zur Abgabe von Wärme an die Umgebung
eingerichteten Kühlkörper (38) und mit einer zur thermischen Ankopplung der Halbleiterlichtquelle (24) und zur Befestigung des Kühlelements (32)
an der Beleuchtungseinrichtung eingerichteten Flanschplatte (36). Das Kühlelement (32) zeichnet sich dadurch aus, dass es ein Verbundteil aus
einem Gussteil und einem beim Gießen des Gussteils in die Gussform eingelegten Einlegeteil (38) ist, wobei die Flanschplatte (36) das Gussteil und
der Kühlkörper (38) das Einlegeteil ist. Ein unabhängiger Anspruch richtet sich auf ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Kühlelements.
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